Plastik Miihiir Teknik Sartnamesi

— Miihiir gévdesi Polikarbon (Pc) veya acrylenitrile, butaOene, Styrene VO (ABS)
malzemeden olmalidir.

— (alisma mekanizmas1 manyetik alan, su, 1s1, kimyasal ¢oziiciiler, toz vb. diger
etkilerden etkilenmeyecek sekilde baglag govdeden gegecek ve gegirildikten sonra
acilmayacak sekilde olmalidir.

— Uzerinde HISM (Hatay il Saglik Miidiirliigii) yazisi ve Seri Numarasinin 0001 ile
baglamasi gerekmektedir.

— Miihiirlemek i¢in ayr1 bir aparat gerektirmemelidir

— Miihiir tizerinde miihiir élgiilerine uygun hologram bulunacak. Etiket ¢ikarildiginda
veya mudahale edildiginde belirgin bir sekilde mtidahale edildigi belli olacak

— Miihiir tizerindeki tiim isaret ve yazilar kesinlikle silinmez olacak, okunakli sicak
baski veya lazerle olmalidir

— Miihiir gévdesi ve eklentilerinde ¢apak olmayacak, miihiirler arasinda sekil, boyut,
ebat, yazi karakterleri vb. gibi farkliliklar bulunmamalidir

— Plastik miihiir malzemesi geri doniisiimlii olacak, insan sagligina ve gevreye zarar
verir mahiyette olmayacak, CE standartlarina haiz olacaktir
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